
  
    
      
  




   [image: ]

  
    
      
      
      
    

    
      
  
    
      
        
        search
      

    

  


      	
          产品信息
          
            
              
                
                  
                    产品信息

                    为您介绍能实现高度的Kiru, Kezuru, Migaku技术的迪思科精密加工机器、精密加工工具、周边设备等产品相关资讯。

                  
                

                
                  	精密加工设备
	切割机
	激光切割机
	研削机
	拋光机
	晶圆贴膜机
	芯片分割机
	表面平坦机
	水刀切割机

	精密加工工具
	切割刀片
	研削磨轮
	干式抛光磨轮
	安全使用说明

	其他产品
	周边设备
	相关产品
	普通磨石
	Downloads
	Catalog Downloads
	Manual Downloads

                

              

            

          

        
	
          解决方案
          
            
              
                
                  
                    解决方案

                    为您介绍可解决Kiru, Kezuru, Migaku加工课题的技术知识、试切、代理加工服务等辅助资讯。

                  
                

                
                  	刀片切割
	激光切割
	研削
	抛光
	DBG/SDBG
	其他

	DISCO Technical Review
	DISCO Technical Review
	Technology Introduction
	由DISCO工程师进行技术讲解

	解决方案支持服务
	演示加工试验服务
	有偿加工服务

                

              

            

          

        
	
          客户服务
          
            
              
                
                  
                    客户服务

                    为了让您可以安心使用迪思科产品，在此刊载迪思科应对各种状况时的应援体制、产品改善资讯、故障排除等资讯。

                  
                

                
                  	售后服务
	支援体制
	产品使用后的回收服务

	故障排除
	精密加工设备相关的疑难咨询・FAQ(常见问题)
	精密加工工具相关的疑难咨询・FAQ(常见问题)
	故障对应
	DISCO术语辞典
	精密加工工具

	各种信息提供
	Customer Equipment Improvement Information (CSMDC)
	有益的改善信息（技术通讯）
	SDS
	检查表查询
	证明书/判定书等
	停产设备信息

	文件 在线目录
	旧机型的使用说明书
	刀痕检测的诀窍

                

              

            

          

        
	
          培训服务
          
            
              
                
                  
                    培训服务

                    
                      为了要让您更有效使用并加深对机器的理解，开展各机种的操作及维修讲习。

                  
                

                
                  	有关日本总公司的研修中心
	培训课程及培训手册
	申请培训的流程
	课程一览
	培训费・时长
	培训中心的介绍
	常见问题及问询

	有关海外分公司的研修中心
	韩国研修中心
	台湾研修中心
	中国研修中心

                

              

            

          

        


      
	mail_outline联系我们
	
    	
        search
        
          
            
              
                
                  
                  search
                

              

            


          

        

      
	
        languageLanguage
        
          
            	日本語
	English


            	繁體中文
	简体中文
	한글


          

        

      


  


    
    
      返回 公司信息主页
    

  


    
    
      
	home
	产品信息
	周边设备
	DCS1440

    

    
      
        
          
            DCS1440Automatic Cleaning System
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              强化洗净能力， 适用于Φ8英寸以下的手动式清洗设备

              
                
                  DCS1440设备是用于经切割机切割后的加工物洗净。可自由的设定清洗程序（可任意指定清洗臂旋转速度及清洗工作台转速），达到有效果且有效率的清洗。除了标准规格的高压清洗喷嘴之外，还可选择水气二流体喷嘴。此外，还可同时搭载2种清洗喷嘴，1台设备也可选择用于清洗各种加工物的双清洗臂。
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                适用于多种加工物

                适用于250× 250 mm以下的加工物。

              

              
                操作简便

                可在4英寸液晶触控面板上简便地进行操作。通过简化清洗程序的设定，从软件方面也可以有助于清洗的最佳化。

                
                  [image: 清洗程序设定画面]
                  清洗程序设定画面
                
              

              
                水气二流体清洗（选配规格）

                水气二流体清洗是将液滴混入高压加速空气中以产生喷雾，使喷雾高速冲击清洗面。冲击时产生的冲击波和膨胀波可在低损伤下发挥高清洗效果。

                [image: 水气二流体清洗（选配规格）]
              

            


            

            技术规格

            
              	Specification	Unit	DCS1440
	Max. workpiece size	-	Φ8 inch
	Application frame	-	2-8-1
	Table RPM	min-1	100 ～ 3,000
	Setting time for cleaning/drying	sec	0 ～ 999
	Cleaning nozzle speed	°/sec	1 ～ 37.5
	Cleaning range	mm	Φ365 (up to 210 x 210 mm)
	Spinner discharge pressure	Mpa	2.3 ～ 11.8
	Equipment dimensions(W×D×H)	mm	400 × 600 × 1,220
	Dry mass	kg	Approx.124


            

            ※为了改善，机器的外观，特征，规格等本公司可能在未预先通知用户的情况下实施变更。 

              ※使用时，请先确认标准规格书。
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        联系我们

        如有任何疑问或咨询，欢迎随时联系我们。
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              查询附近的销售据点
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